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Renesas accélère l'innovation SDV avec la plateforme de solution multi-domaine de bout en bout basée sur la 5e génération de SoC R-Car

[bookmark: _Hlk127365432][bookmark: _Hlk127350889]Les échantillons de silicium, cartes d'évaluation complètes et SDK RoX Whitebox sont désormais disponibles ; La solution sera présentée au CES 2026


[bookmark: _Hlk212638626][bookmark: _Hlk166073950][bookmark: _Hlk146179104]Düsseldorf, le 16 décembre 2025 ― Renesas Electronics Corporation (TSE :6723), un fournisseur de premier plan de solutions avancées à base de semi-conducteurs, élargit son offre de solutions de véhicules définis par logiciel (SDV) centrées autour de la famille pour automobile R-Car de cinquième génération (Gen 5). Le dernier composant de la famille Gen 5, le R-Car X5H est le premier système automobile multi-domaine sur puce (SoC) de l'industrie fabriqué avec une technologie avancée de procédé 3nm. Il est capable d'exécuter simultanément les fonctions du véhicule via des systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS), l'infodivertissement embarqué (IVI) et les systèmes passerelle. 

Renesas a commencé à échantillonner le silicium de 5e génération et propose désormais des cartes d'évaluation complètes ainsi que le kit de développement logiciel Whitebox (SDK) R-Car Open Access (RoX) dans le cadre de la prochaine phase de développement. Renesas favorise également une collaboration plus profonde avec les clients et partenaires pour accélérer l'adoption. Au CES 2026, Renesas présentera des démonstrations multi-domaines alimentées par l'IA du R-Car X5H en action. 

Le R-Car X5H exploite l'un des nœuds de procédé les plus avancés du secteur pour offrir le plus haut niveau d'intégration, de performance et d'efficacité énergétique, avec jusqu'à 35 % de consommation d'énergie inférieure à celle des solutions précédentes en 5 nm. À mesure que l'IA devient une partie intégrante des SDV de nouvelle génération, le SoC offre un puissant calcul central ciblant plusieurs domaines automobiles, avec la flexibilité de faire évoluer les performances de l'IA grâce à des extensions de chiplet. Il offre jusqu'à 400 TOPS de performances IA, avec des chiplets qui multiplient l'accélération par quatre fois ou plus. Il dispose également d'équivalents 4 TFLOPS* de puissance GPU pour des graphiques haut de gamme et de plus de 1000k DMIPS alimentés par 32 cœurs processeur Arm® Cortex-A720AE® et six cœurs Cortex-R52 lockstep avec support ASIL D. En tirant parti de la technologie de criticité mixte, le SoC exécute des fonctionnalités avancées dans plusieurs domaines sans compromettre la sécurité. 

À mesure que le matériel et le logiciel deviennent plus étroitement intégrés tôt dans le développement pour supporter des architectures E/E complexes, Renesas ajoute de nouvelles fonctionnalités à la plateforme de développement RoX. RoX simplifie considérablement le développement en combinant tout le matériel, systèmes d'exploitation, logiciels et outils essentiels pour développer rapidement des véhicules de nouvelle génération avec des mises à jour logicielles fluides.

Accélérer l'innovation automobile avec un SDK RoX Whitebox ouvert et évolutif
Pour accélérer le temps de mise sur le marché, Renesas propose désormais le RoX Whitebox Software Development Kit (SDK) pour le R-Car X5H, une plateforme ouverte basée sur des hyperviseurs Linux, Android et XEN. Un support supplémentaire est disponible pour les systèmes d'exploitation et les solutions partenaires, notamment AUTOSAR, EB corbos Linux, QNX, Red Hat et SafeRTOS. Les développeurs peuvent lancer le développement dès la sortie de la boîte en utilisant le SDK pour construire des systèmes ADAS, autonomie L3/L4, cockpit intelligent et passerelle. Une pile intégrée de logiciels IA/ADAS permet la perception en temps réel et la fusion des capteurs, tandis que l'IA générative et les grands modèles de langage (LLM) permettent une interaction intelligente homme-machine pour les cockpits IA de nouvelle génération. Le SDK intègre des piles logicielles d'applications de qualité pour production provenant de partenaires majeurs tels que Candera, DSP Concepts, Nullmax, Smart Eye, STRADVISION et ThunderSoft, soutenant le développement de bout en bout d'architectures logicielles automobiles modernes et un délai de mise sur le marché plus rapide. 

[bookmark: _MailAutoSig]« Depuis l'introduction de notre composant R-Car le plus avancé l'année dernière, nous avons été constants dans le développement de solutions prêtes pour le marché, notamment la livraison d'échantillons de silicium à des clients plus tôt cette année », Vivek Bhan, vice-président senior et directeur général du calcul haute performance chez Renesas. « En collaboration avec des OEM, des Tier-1 et des partenaires, nous déployons rapidement un système de développement complet qui alimente la prochaine génération de véhicules définis par logiciel. Ces plateformes intelligentes de calcul offrent une expérience de conduite plus intelligente, plus sûre et plus connectée, et sont conçues pour s'adapter aux besoins futurs de mobilité de l'IA. »

« Intégrer la série de génération R-Car X5 de Renesas à notre portefeuille de calcul haute performance est une étape naturelle qui s'appuie sur notre collaboration existante », a déclaré Christian Koepp, vice-président senior en Perfomance de Calcul à la division Solutions de calcul interdomaines de Bosch. « Au CES 2026, nous sommes impatients de présenter cette puissante solution avec le SoC Renesas R-Car X5H, en démontrant ses capacités de fusion à travers plusieurs domaines de véhicules, y compris la perception vidéo pour des systèmes avancés d'assistance à la conduite. »

« La technologie innovante de système sur puce (SoC), telle que le R-Car X5H de Renesas, ouvre la voie à la stratégie de véhicules définis par logiciel de ZF », a déclaré le Dr. Christian Brenneke, responsable de la division Électronique & ADAS de ZF. « La combinaison du R-Car X5H de Renesas avec nos solutions logicielles ADAS nous permet d’offrir des capacités ADAS complètes (full-stack), avec une grande puissance de calcul et une grande scalabilité. La plateforme conjointe combine la localisation radar et la cartographie HD pour fournir une perception et un positionnement précis pour des performances ADAS fiables. Au CES 2026, nous présenterons notre solution conjointe ADAS. »

Première démonstration Fusion sur R-Car X5H avec les Solutions de Partenaires au CES 2026
Renesas présentera pour la première fois les capacités du R-Car X5H à travers une série de démonstrations sur invitation lors du CES 2026. Pour plus d'informations sur la possibilité de participer à cet événement, contactez les ventes à : CES26_Info@lm.renesas.com
[bookmark: _Hlk211637383]
La nouvelle démonstration multi-domaines évolue de la R-Car Gen 4 vers la nouvelle génération R-Car X5H sur la plateforme RoX, intégrant les piles ADAS et IVI, RTOS et des fonctionnalités d'IA en périphérie sur Linux et Android avec la virtualisation des hyperviseurs XEN. Prenant en charge l'entrée de huit caméras haute résolution et jusqu'à huit écrans avec des résolutions atteignant 8K2K, la plateforme offre une visualisation immersive et une intégration robuste des capteurs pour les SDV de nouvelle génération. Combinée au SDK RoX Whitebox et à des piles logicielles partenaires de qualité pour production, la plateforme est conçue pour un déploiement concret couvrant plusieurs domaines automobiles.


Disponibilité
Renesas expédie des échantillons de silicium R-Car X5H et des cartes d'évaluation, ainsi que le SDK RoX Whitebox, à certains clients et partenaires. 

* TFLOPS équivalent basé sur les données des benchmarks industriels Manhattan 3.1.


À propos de Renesas Electronics Corporation
Renesas Electronics Corporation (TSE: 6723) offre un avenir plus sûr, plus intelligent et plus durable où la technologie nous facilite la vie. L'un des principaux fournisseurs mondiaux de microcontrôleurs, Renesas combine notre expertise dans le traitement embarqué, l'analogique, l'alimentation et la connectivité pour fournir des solutions complètes de semi-conducteurs. Ces combinaisons gagnantes accélèrent la mise sur le marché des applications automobiles, industrielles, d'infrastructure et IoT, permettant à des milliards d'appareils connectés et intelligents d'améliorer la façon dont les gens travaillent et vivent. En savoir plus sur renesas.com. Suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, X, YouTube et Instagram.
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(Remarques) Tous les noms de produits ou de services mentionnés dans ce communiqué de presse sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
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